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SEMIGCON®

¥ Ustugi dla elektroniki

Pakowanie elementéw w tasme /
Tape&Reel

* Pakowanie elementow SMD w taSme z kontrola polaryzacji
* Wygrzewanie elementéw wg. normy IPC/JEDEC J-STD-033
* Odtwarzanie taSmy zabezpieczajacej — cover tape

* Zmiana utozenia elementéw w tasmie

* Rekonstrukcja uszkodzonych tasm, taczenie tasm

* Dodawanie tasmy rozbiegowej i/lub tasSmy koncowej

* Pakowanie w torby ESD-S, MBB, prézniowe i w ostonie azotu

* Oznakowanie opakowan

* Pakowanie z kontrolg wizyjna wyprowadzen

Petna kontrola ESD wg. IEC 61340
Pakowanie wg. IEC 60286

Materiaty zuzywalne:

* TaSmy nosne — carrier tape

* TaSmy cover tape 8 mm — 72 mm

* Rolki 7%, 13"

* Materiaty ESD do pakowania:
- Torby ESD-D, ESD-S, MBB
- Folie ESD

- Pochtaniacze i wskazniki wilgoci
- Etykiety
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I’ Innovative products Innovative technologies

SEMICON®

| Ustugi dodatkowe dla EMS

* Szablony SMT wycinane laserowo: stopniowane, z nanopowtokami,
niklowe, ,fine grain’, bez ramowe, VectorGuard™, na ramie
aluminiowej,

* X-Ray z analizg — elementy elektroniczne, ztacza, ptytki PCB
* Testowanie elektryczne Flying Probe

* Projektowanie i wykonanie testerow ICT, FCT

* Selektywne naktadanie powtok ochronnych, zalewanie
Lutowanie Hot-Bar — Flex PCB, LCD

Wire Bonding — Chip on Board

Mycie ptytek z kontrolg czystosci jonowej
* Kontrola czystosci jonowej PCB
* Tape & Reel — przepakowanie elementow SMD w taSme

* THT — krepowanie wyprowadzen, przycinanie wyprowadzen
na wymiar — pakowanie w tasme

* Wygrzewanie elementow SMD wg. normy IPC/JEDEC J-STD-033
* Depanelizacja laserowa z formatek PCBA — Rigid, Flex, Flex-Rigid

* Usuwanie selektywne warstw ochronnych PCB i miedzi
* Naprawy ptytek PCB, w tym reballing uktadow BGA i uBGA

Maski na fale — projekt i wykonanie

Podpory dedykowane do PCB

* Opakowania dedykowane ESD I Mate I’Iah/ ZU Z\/W8.| ne dla EMS
 \Wycinanie i wylewanie uszczelek, rowniez EMC * Materiaty do taczenia tasm SMD — splicing tape
* \Wycinanie podktadek termoprzewodzacych - Rozbiegowki do tasm SMD — extender tape
* Wycinanie kaptonowych kétek i formatek - Narzedzia ESD do tacznie tasm SMD

maskujacych na falg * Zestawy naprawcze CircuitMedic dla PCB: pady, poztacane
* Przepakowywanie materiatow — zywice, kleje, kontakty, Sciezki, przelotki

pasty, w mniejsze pojemniki, rowniez UV: « Patyczki czyszczace ESD, bezpylne

strzykawlki, tuby o Sciereczki bezpylne, rowniez nasaczone IPA

* Rolki czyszczace ESD
« Sciereczki Aculon NanoClear z nanopowtoka do szablonéw SMT
* \Wskazniki btedu na PCB — strzatki inspekcyjne
* Znaczniki temperatury
 Materiaty do pakowania elementow ESD w tasme
- TaSmy zabezpieczajgce — cover tape i noSne — carrier tape
- Rolki, opakowania ESD, MBB
- Tacki JEDEC
- Opakowanie dedykowane ESD
* |gty do dispensingu, strzykawki, aplikatory
* |gty testowe

EMS - Electronic Manufacturing Services
Inquiries: EMSinquiry@semicon.com.pl ul. Ezopa 71a, 04-805 Warszawa,

Orders: EMSorder@semicon.com.pl +4822 6126792

General information: EMSinfo@semicon.com.pl +48 22 825 24 64 :
semicon.com.pl/emseng




